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Abstract (en)
A thick layer substance contains a reactive organic substance containing chemically reactive components that is cross-linkable with a substrate
and the residual components within the substance. A thick layer substance (I) preferably a paste comprises an active component that serves to
define the properties of the substance and a flow agent that cause bonding with a substrate to be coated is claimed. (I) contains a reactive organic
substance containing chemically reactive components that is cross-linkable with the substrate and the residual components of (I) within the region
bounded by the appropriate application of energy. Independent claims are included for: (i) a process for the production of a structure (II) from (I) and
a substrate by coating the substrate with (I), selective binding of (I) to the substrate corresponding to the desired structure by localized application of
energy and removal of the non-bonded (I) from the substrate; and (ii) a household appliance having a structure (II).

Abstract (de)
Bekannt ist eine Dickschichtsubstanz, insbesondere Dickschichtpaste, aus einer aktiven Komponente, die insbesondere zur Definition der
Substanzeigenschaften dient, und einem Flußmittel, das die Verbindung mit einem zu beschichtenden Substrat bewirkt. Weiterhin ist das
Erzeugen von Dickschichtsubstanzstrukturen auf Substraten mit Hilfe des Siebdruckverfahrens bekannt. Um eine freiere Layoutgestaltung bei
Dickschichtstrukturen zu erreichen, weist die Dickschichtsubstanz zumindest eine organische Reaktivsubstanz mit einer chemisch reaktiven
Komponente auf, die durch geeigneten Energieeintrag auf die Orte des Energieeintrages begrenzt mit dem Substrat und mit den Restbestandteilen
der Dickschichtsubstanz vernetzbar ist.
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